 SMT3740-BONDİNG APLİKATÖRÜ 
	SMT Temel İşlevi:
	1. Diş yüzeyine bond uygulaması başta olmak üzere adeziv sistemlerin, hassasiyet giderici ajanların ve benzeri dental materyallerin kontrollü ve homojen şekilde uygulanmasını sağlamak amacıyla kullanılır.

	SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: 
	2. Aplikatörün uygulama ucu; 
a. Süper İnce, 
b. İnce, 
c. Orta, 
d. Büyük kalınlıkta seçeneklerinden herhangi biri olmalıdır.
3. Ambalaj içerisinde farklı adetlerde olabilir.

	Teknik Özellikleri: 

	4. Aplikatör ambalaj pratik ve kolay, içindeki diğer aplikatörlerin kontamine olmasını önleyecek şekilde çıkabilmelidir.
5. Aplikatör plastik çubuk şeklinde olmalı ve uygulama ucu bulunmalıdır.
6. Aplikatörün çubuk kısmı uygulama kolaylığı bakımından değişik açılarda eğilip bükülebilmelidir.
7. Aplikatörün üst kısımları kolayca bükülerek istenilen açı verilebilmeli ve sağlanan açıyı koruyabilmelidir. Bükülme esnasında kırılmamalıdır.
8. Aplikatör uç kısımları sağlam ve yeterli doygunlukta olmalıdır.
9. Bonding dişe uygulanırken fırça uç kısımları dökülmemeli artık bırakmamalıdır.

	Genel Hükümler:

	10. Aplikatör orijinal ambalajı içinde teslim edilmelidir.
11. [bookmark: _GoBack]Aplikatör kullanım sırasında israfı önleyecek ve kontaminasyon riskini en aza indirecek şekilde güvenli ve uygun ambalaj içerisinde sunulmalıdır.
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